
ELEKTRONIKAI GYÁRTÁS ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS – VIETAC05 

Félévi követelmények 

- 3 félévközi kis ZH: 03.01, 03.29, 05.03 

kiskérdések: 4 pontos ZH-k, összesen 12 pont (2 számítási példa), 

aláírás megszerzése: legalább 2 ZH-n min. 2-2 pont. 

- Tantermi gyakorlatok: 

Tgy1: 02.15, Tgy2: 03.01, Tgy3: 03.29, Tgy4: 04.19, 

Tgy5: 05.03, Tgy6: 05.17 

aláírás megszerzése: részvétel min. 4 alkalmon 

- Vizsga:  

teljes tétel (~1 előadás ppt), 15 perc írásbeli felkészülés + szóbeli vizsga 
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